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資金の借入れ（借換）に関するお知らせ 

 

 当社は、本日下記のとおり資金の借入れ（借換）について取締役会にて決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

 

記 

 

1. 借入の理由 

2023年8月9日に公表した「資金の借入れに関するお知らせ」のとおり、Rovio Entertainment Oyj

（Nasdaq Helsinki上場）に対する公開買付け費用として借り入れていた資金について、長期借入とし

て借換えを行うものです。 

 

2. 本借入の概要 

(1) 借入形態 タームローン 

(2) 借入先 

アレンジャー兼エージェント：株式会社三井住友銀行 

ジョイント・アレンジャー：株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社

みずほ銀行 

参加金融機関：株式会社あおぞら銀行、株式会社SBI新生銀行、

株式会社りそな銀行、株式会社横浜銀行、三井住友信託銀行株式

会社、株式会社北陸銀行 

(2) 総借入金額 1,050億円 

(3) 契約締結日 2024年1月26日 (予定) 

(4) 借入実行日 2024年1月31日 (予定) 

(5) 借入期間 7年間  

(6) 借入利率 基準金利+スプレッド 

(7) 返済方法 分割返済 

(8) 担保 なし 

 

3. 今後の見通し 

本借入れに伴う当社の連結業績に与える影響は軽微です。 

 

以上 

 

 


